Smlouva o dilo
Cislo smlouvy: 0083/61894371/2020

Smluvni strany

Stiedni primyslova $kola stavebni a Obchodni akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954
Se sidlem: Cyrila Boudy 2954, 272 01 Kladno

ICO: 618 94 371

DIC: CZ61894371

zastoupend: RNDr, Véclav Opatrny, feditel

(dale jen ,,objednatel®)

ACom cz s.r.0.

Se sidlem: E. Zahradky 851, 272 04 Kladno

IC: 25758985

DIC: CZ25758985

zastoupena: Ing. Frehl Miloslav a Miroslav Polagek, jednatel
(dale jen ,dodavatel)

uzavieli nize uvedeného dne, mésice a roku dle ustanoveni § 2586 a nasl. zdk. ¢ 89/2012 Sb.,

obcanského zdakoniku tuto
Smlouvu o dilo ¢ 0083/61894371/2020

L

Predmét smlouvy
|. Piedmétem této smlouvy je zévazek dodavatele proveést pro objednatele dilo dle ¢l. I
této smlouvy a zavazek objednatele zaplatit za toto dilo dohodnutou cenu.

IL.
Dilo
1. Dilem dle této smlouvy je dodani $kolniho serveru dle specifikace uvedené v rozpisu
polozek, ktery tvoii piilohu &. 1 této smlouvy.
2. Objektem objednatele se rozumi budova Stredni primyslové Skoly stavebni a
Obchodni akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954.

II1.

Cena dila
1. Cena dila ¢ini ¢astku 117 000,00 K& bez DPH, tj. 141 570,00 s DPH.
2. Rozpis jednotlivych polozek ceny dila tvorti ptilohu &. 1 této smlouvy Uhrada ceny dila
bude provedena na zaklad¢ faktury vydané dodavatelem.
3. Splatnost faktury ¢inf Ctrndct (14) kalendéainich dnt ode dne jejtho doru¢eni
objednateli.



IV.

Doba plnéni a ukon&eni smluvniho vztahu
1. Dodavatel se zavazuje dodat $kolni server do 60 dnt
2. Tato smlouva skonci:
a) uplynutim doby, na kterou byla tato smlouva sjednana,
b) dohodou smluvnich stran,
¢) odstoupenim jedné ze smluvnich stran pro neplnéni povinnosti z této smlouvy.
Na neplnéni povinnost{ vak musi byt druha smluvni strana pfedem pisemné
upozornéna. Pokud po pisemném upozornéni smluvnf strana nezjedna napravu
do &trnécti (14) kalendatnich dni, ma druh4 strana pravo od této smlouvy
odstoupit.

V.

Prava a povinnosti stran
1. Dodavatel se zavazuje dodat $kolni server dle specifikace uvedené v rozpisu polozek,
ktery tvoif ptilohu ¢&. 1 této smlouvy.

2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potiebnou soudinnost pii provadént dila.

VL

Zavéreéna ustanoveni

1. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejtho podepsani objednatelem a dodavatelem a
aginnosti dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv, které provede objednatel.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich, pfi¢emz kazda ze smluvnich stran
obdrzi po jednom.

3. Tato smlouva byla uzaviena na zdkladé vysledku vybérového Fizeni na vefejnou
zakazku malého rozsahu s nazvem ,.Skolni server"

4. Smluvni strany prohlaguji, e si smlouvu fadné piegetly, porozumély ji a Ze tato
smlouva je projevem jejich vazné a svobodné vile na zakladé ¢ehoz piipojuji své
podpisy.

Priloha: 1. Specifikace dodavky

Objednatel: Zhotovitel:
1) (
V Kladng dne L)oo 2020
A‘ ...............
RNDr. Vaclay Opatrny, fieditel Ing. Frehl Miloslav™  Polagek Miroslav

Stiedni pramyslové $kold stavebni jednatelé
a Obchodni akademie
Kicdno, Cyrila Boudy 2954
tel: 312 247 170, fax: 312 248 083
iC: 61894 371 DIC: C761894371
e-mail: skola@saosik.cz ©®




Friloha ¢. 1

»Skolni server” — Specifikace dodavky

Kategorie Produkt Pocet
Intel® Server platforma R1304WFTYSR, 1U LGA 2x 3647, C624, 24X
DDR4 4x HS 3,5" SATA3 SAS/SATA diskové Sachty véetne HS Suplicky,
atf = obsahul 2 UPI links, 2x RSC ,(PCI-E 3.0 x16) 2x 10GbE/IPMI, 1x1100W, On/Off
pkaF, h";”&a; Zkfad Ul lfagitko, UID indikace, 2x LGA 3647, iC624 chipset, min. 24x DDR4-
Z 'k ) Z| éa n 2933MHz a2 do 7.5TB 3DS ECC R/LRDIMM, 2x PCle x16 Gen 3, PCle
eds uda ccj)p[n dno_o OCuLink Connectors (NVMe support), 2x PCI-E 3.0 x4 NVMe M.2 slot, 2x 1
r{\j G“T”mao”du? SZK% a3 RJ45 10 Gigabit Ethernet, IPMI v 2.0 & Redfish s dedikovanym RJ45
T — portem a Intel® Remote Management Module 4 Lite 2 se vzdalenymi KVM
funkcemi, 5x USB 3.0 porty, 1x VGA, druhy modul Intel® 1100W AC
Common Redundant Power Supply AXX1100PCRPS (Platinum
Efficiency) pro pinou redundanci napajeni, 2x CPU passive heatsink
Procesor Intel® Xeon Silver 4208 (8-core) 2.1GHZ, 11MB, FC-LGA3647, bez 2
chladi¢e 85W - 13.867 Benchmark
o . Kingston DDR4 16GB DIMM 2666MHz CL19 ECC Reg SR x4 Micron E
ameéti DT 8
Chladi¢ 1U Passive CPU Heat Sink pro Socket LGA3647 - obsazeno v platformé 2
By disk Seagate EXOS 7E8 8TB SAS ENCRYPTED/3.5IN, 12GB/S 512E/4KN 2
y SED, 7200rpm, SAS, 256MB, 512n, SED, ST8000NMOOBA
SSD disk WD BLACK SSD NVMe 500GB PCle SN750,Gen3 8 Gb/s, (R:3470, 1

W:2600MB/s) - 20.871 Benchmark

RAID fadi¢ pro interni
storage

Intel® RMSP3CDO80F, RAID Module SIOM Module Slot, LSI3508 SAS
Chip, 8P Internal, 4GB cache, RAID0-/1/10/5/50/6/60, SAS 3 generace,
12Gb/s ROC, 4x SFF-8643, JBOD Mode

Kabel k RAID fadici

Intel® AXXCBL850HDHRS, 850 mm long, straight SFF8643 to straight
SFF8643

RAID baterie

Intel® RAID Maintenance Free Backup AXXRMFBU7, Single

piidavna sitova karta

Intel® Ethernet Network Connection OCP X527-DA2, Dual port 10GbE
SFP+ OCP Type 1 PHY Mezzanine card, featuring 2 x SFP+ uplinks, and
2 x KR host connections via OCP PHY Mezzanine Connector C

dalsi prislusenstvi

Intel® Trusted Platform Module 2.0, Single

Zaruka

3 roky, pevny disk a SSD 60 mésicu




